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聚灿光电科技股份有限公司 

关于部分募投项目投产的自愿性披露公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“年产 240 

万片红黄光外延片、芯片项目”（以下简称“募投项目”）目前已具备投产条件。现

将相关情况公告如下： 

一、项目基本情况 

2024年3月5日、2024年3月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十七次会

议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途

及新增募投项目的议案》，将原募投项目部分尚未使用的募集资金（共计 80,000 

万元） 用于建设“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”。 募投项目全面达产

后，公司将形成年产240万片红黄光外延片、芯片的产能，年均营业收入增加超6

亿元，年均利润总额增加超1亿元。该募投项目由公司全资子公司聚灿光电科技

（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）负责实施，聚灿宿迁已于2025年1月11

日举行项目投产仪式并开始投产运行。 

二、对公司的影响 

该募投项目的投产，标志着公司产品品类显著增加，产品服务能力更强，公

司正式转型为全色系LED芯片供应商。意义重大，主要体现在以下几点： 

（1）产品品类显著增加 

公司当前产品为GaN基的蓝绿光芯片，募投项目产品为GaAs基红黄光芯片，

公司产品品类显著增加。 

（2）应用领域明显扩大 



公司产品应用范围从照明、背光扩增到直显市场。与蓝绿光芯片主要用于通

用照明、植物照明、车载照明、手机背光、车载背光、显示屏等有所不同，红黄

光芯片主要用于户内外显示屏、汽车刹车灯、交通指示灯、景观装饰等。 

（3）协同效应提升回报 

显示屏需要红黄光芯片与蓝绿光芯片配合形成RGB模组，公司红黄光芯片将

助力蓝绿光芯片市场的开拓。红黄光芯片技术难度较大，但回报较高，叠加协同

效应能显著增厚公司业绩。 

随着募投项目的投产，公司也从单色系LED芯片供应商转型为全色系LED芯

片供应商，实现产品在照明、背光、显示三大应用领域的全覆盖，将继续保持当

前效益规模领先地位，形成全方位竞争优势。 

全色系产品、强有力品牌，对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润

增长点具有积极推动作用，将助力公司实现价值和股东利益最大化，引领公司下

一步高质量发展。 

三、风险提示 

由于该募投项目达到产能尚需一定时间，在生产经营过程中有可能面临市场

需求变化、竞争加剧等因素的影响，存在项目效益不及预期的风险，敬请广大投

资者谨慎决策，注意投资风险。 

特此公告。 

 

 

 

聚灿光电科技股份有限公司 

董事会 

二〇二五年一月十二日 


